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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 153/2019 

del 14 giugno 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 
[2022/2145] 

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in 
determinati condensatori (1).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici 
PZT in determinati condensatori (2).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti 
elettrici (3).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla 
realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti 
integrati secondo la configurazione "Flip chip" (4).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di 
stampa per l'applicazione di smalti su vetro (5).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale 
definito alla direttiva 69/493/CEE (6).

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione, del 16 novembre 2018, 
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo 
realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser (7).
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